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Ordinateur format microtour HP 290 G4 Tableau de spécifications

Systémes d'exploitation disponibles

Windows 11 Pro 64

Famille de processeurs

Processeur Intel® Pentium® G6400

Processeur Intel® Pentium® Gold G6400 avec carte graphique Intel® UHD 610 (4 GHz de fréquence de base, 4 Mo

Processeurs disponibles L3 de mémoire cache, 2 coaurs);

Chipset Intel® H470

Format Microtour

Mémoire 4Go intégré (max 64 Go de mémoire SDRAM DDR4-2933)

Logements pour la mémoire

2 DIMM

Stockage interne

1To Disque dur SATA HDD 7 200 trs/min

Lecteur optique

Lecteur de disque optique ultra-plat HP DVD-ROM 9,5 mm Graveur DVD HP ultra-plat 9,5 mm

Cartes graphiques disponibles

Carte graphique Intel® UHD 610

Audio Codec Realtek ALC3601, haut-parleur interne en option et jack combiné micro/casque

Logements d'extension 1x PClex1; 1x PClex6; 2 ports M.2 (1 emplacement M.2 pour WLAN et 1 emplacement M.2 2242/2280 pour le stockage.)
Avant: 1 prise combinée casque/microphone ; 4 ports USB SuperSpeed, vitesse de signalisation de 5 Gbit/s ; 2
ports USB SuperSpeed, vitesse de signalisation de 10 Gbit/s'0-32

Ports et connecteurs Arrigre: 1 port HDMI; 1 entrée auxiliaire; 1 sortie auxiliaire; 1 connecteur d'alimentation; 1 port RJ-45; 1 port série;
1 port VGA; 2 ports USB 2.0
Ports en option: 1 port série 4x; 1 port paralléle; 1 PS/2; lecteur de carte SD 1 3-en-18

Périphériques d'entrée Clavier et Souris USB HP

Communications LAN: Carte réseau 10/100/1000M GbE intégrée ; WLAN: Carte Realtek 802.11a/b/g/n/ac (1x1) et Bluetooth® 4.2

Baies de stockage Deux disques durs de 3,5 pouces (2,5 pouces)

Environnementale Température de fonctionnement: 0 a 40 °C; Humidité en fonctionnement: 10 a 90% HR

Gestion de la sécurité

Cable antivol pour accessoires intégré; Emplacement pour dispositif antivol; Trusted Platform Module (TPM) 2.0

Module d'alimentation interne 180 W, jusqu'a 90 % de rendement, PFC actif; Module d'alimentation interne 310 W,

Alimentation jusqu'a 90 % de rendement, PFC actif; Module d'alimentation interne 500 W, jusqu'a 90% de rendement, PFC actif
Dimensions 15,5 x 30,3 x 33,7 cm
Poids 4,7 kg
Conformité CCC; CE; CECP; CEL; Certifie ENERGY STAR®; Homologation EPEAT® 2019 le cas échéant; FCC; RoHS; SEPA; UL
Garantie Qette offre limitée de garanti.e. etde ,sel:vice valaple 1an (1-1-1) couvre Igs piéces,. Ig main-d’oeuvr.e et I‘inter\{ention sur
site. pendant 1 an. Les conditions générales varient selon le pays. Certaines restrictions et exclusions s’appliquent.
Apercu

1 Lesfonctionnalités ne sont pas toutes disponibles dans toutes les éditions ou versions de Windows. llse peut que les systémes requiérent une mise a niveau et/oulachat séparé de matériel,
de pilotes ou de logiciels ou bien une mise a jour BIOS pour que vous puissiez tirer pleinement parti des fonctionnalités de Windows. Windows 10 est doté d'une mise a jour automatique, qui
est toujours activée. Des frais de FAl peuvent s'appliquer et des dépenses supplémentaires peuvent s'appliquer au fildutemps pour les mises a jour. Voir http://www.microsoft.com.

2 Latechnologie Muiti-Core est concue pour améliorer les performances de certains logiciels. Tous les utilisateurs ou logiciels ne bénéficieront pas nécessairement de cette technologie.
Systéme informatique 64 bits requis. Les performances et b fréquence d'horloge varient en fonction de la charge de travailapplicative et de vos configurations matérielles et logicielles. La
numérotation dintel ne constitue pas une mesure de performances plus élevées.

Requiert Windows.
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Les fonctionnalités HP BIOSphere peuvent varier selonla plate-forme et la configurationdu PC.

Matériel de fixation requis et vendu séparément.
Lestests MIL-STD sont enattente et ne sont pas destinés a démontrer [adéquation dumatériel a une utilisation militaire ouau cahier des charges contractuelles dudépartement de la

Défense des Etats-Unis. Les résultats destests negarantissent pas les performances futures dans les mémes conditions. Le Pack de protection contre tout dommage accidentel disponible
enoption sera requis pour faire face aux risques de dommages accidentels ou aux dommages dans les conditions de test MIL-STD.





